KUPFERPLATTENLOCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LOCHER DURFEN NICHT GESTROMT

WERDEN. China Pcb Design-Unternehmen

* Besondere Anforderung: ENIG, Hartgolddicke: 4UM, Impedanz: Tol: +/- 7%, die Abweichung der
Impedanz in derselben Schicht darf +/- 20hm nicht uberschreiten, Bohrmaschine, 7 Grad gedreht.

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die

Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

Schichtstruktur
Lyr  Image Foil Name
COMP 050z Foil 1520z
R-SE670(G) 331 3 RC54%
L2 050z 11t 4 31 .
L5 050z R-5775(G) 0.150mm HH 37491 080*2)(RTF)
R-5670(G) 1076 RCBE%
R-S670(G) 1035 RCY0%
A 050z

0.50z

050z
050z

A Dfoz

2oz

A 20z

050z

A D50z

0.50z

A D50z

050z

A 0.50z

0.50z

= 0.5oz

R-5775(G) 0.150mm HH 37"*43"1 080*2)(RTF)

R-5670(G) 1078 RCEE%
R-5670(G) 1035 RC70%

R-5775(G) 0.150mm HH 37*43"1 060*2)(RTF)

R-5670(G) 1078 RCE8%
R-5670(G) 1035 RCT0%

R-5775(G) 0.140mm H/Z 37"*49" (107 3*2)(RTF)

R-56700G) 2116 RC54%
R-5670(G) 2116 RC54%
R-5670(G) 2116 RC54%

R-5775(G) 0.140mm Hi2 37491 078*2)(RTF)

R-5670(G) 1035 RCT0%
R-9670(G) 1075 RC68%

R-5775(G) 0.150mm HH 37"*49"(1 080*2)(RTF)

R-5670(G) 1035 RCT0%
R-5670(G) 1075 RCBI%

R-5775(G) 0.150mm HH 37"43"(1080*2)(RTF)

R-5670(G) 1035 RCT0%
R-9670(G) 1075 RC68%

R-5775(G) 0.150mm HH 37"*49"(1080*2)(RTF)

R-5570() 3313 RC54%
Foil 1/20z
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